Title (en)
METHOD FOR MANUFACTURING STAMPED PARTS

Title (de)
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON STANZTEILEN

Title (fr)
PROCEDE DE FABRICATION DE PIECES ESTAMPEES

Publication
EP 3409392 A1 20181205 (DE)

Application
EP 17000913 A 20170530

Priority
EP 17000913 A 20170530

Abstract (en)
[origin: US2018345350A1] A stamped or fine-blanked, workpiece is inserted in an embossing device, and the burr created on the workpiece during
stamping or fine blanking is rounded by way of a die of the embossing device and the height of the rollover created during stamping or fine blanking
is decreased using the same stroke of the embossing device by way of which the burr rounding is carried out.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Stanzteilen (W2), insbesondere Getriebe-Lamellen oder Z&hne aufweisenden Werkstiicken,
insbesondere Zahnradern, bei dem ein gestanztes, insbesondere feingeschnittenes Werksttick (W1), in eine Préagevorrichtung eingelegt wird und mit
einem Gesenk (GS) der Pragevorrichtung der am Werkstlck (W1) beim Stanzen entstandene Grat (G) verrundet wird, wobei mit demselben Hub der
Pragevorrichtung (GS), mit welchem die Gratverrundung erfolgt, auch die Hohe des beim Stanzen entstandenen Einzugs (E) verringert wird.
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